第３２回　レーザ協会セミナー　

　　　レーザ加工２００８　――使える最新のレーザ加工技術―――

　　　　　　　　開催日時：2008年11月14日（金）

　　　 　　　　 開催場所：中央大学　駿河台記念館　610号室

　

プログラム

         8:30　 開館

9:00 ～ 9:05 　「開会の挨拶」

講演1.　9:05 ～ 9:45　　エキシマレーザとその応用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コヒーレントジャパン㈱   大竹正敏氏
講演2．  9:45 ～10:25　　加工用高出力半導体レーザとその応用　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 ㈱丸文　 水谷重人氏
講演 3. 10:25 ～11:05　　高出力ファイバーレーザマーカとその応用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　ミヤチテクノス㈱　 家久信明氏
講演4.　11:05 ～11:45   フェムト秒ファイバーレーザとその応用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アイシン精機㈱　 上原　譲氏
　　　  11:45 ～12:40    昼休み
講演5. 12:40 ～13:20　　最新パンチ・レーザ複合加工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 トルンプ株　岡寛幸氏
講演6. 13:20 ～14:00　　各種レーザによる最新微細加工技術
　　　　　　　　　　　　　　 　　　ロフィン・バーゼルジャパン㈱　 空田和彦氏
講演 7. 14:00 ～14:40　 YAGレーザ焼結によるホウ化チタンの成膜と砥石への応用
千葉大学 　中本　剛氏

　　　  14:40 ～14:55    コヒー・ブレイク

講演 8. 14:55 ～15:35　　ＴＷＩにおける最近のレーザ加工技術開発 
ＴＷＩ（英国溶接研究所）  Graham Wylde氏
講演 9. 15:35 ～16:15　　エンジニアリングプラスチックにおけるレーザ溶着技術
と適用事例　　　　　　　　　　　　　   　 デュポン㈱　 中谷光伸氏

講演10. 16:15 ～16:55　レーザによる薄膜太陽電池のパターニング加工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芝浦メカトロニクス㈱　岩間誠司氏
16:55～17:00  　「閉会の挨拶」

                     ※本ページをこのままメール又はFAXでご送付ください

E-mail :　laserkyokai@kkpds.co.jp

FAX　03-3261-5722

株式会社 ＰＤＳ気付　レーザ協会事務局 行

参加申し込み書

· 第３２回レーザ協会　セミナーに参加します。

１．貴　社　名： 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　」 
２．参加者氏名：　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

参加人数　　　　　　名

３．ご連絡先（電話、e-mail）：

電話番号　（　　　　　）－（　　　　　　）－（　　　　　　　）

Ｅ－ｍａｉｌ：　
４．参加費：　□本 会 会 員 ： ２０，０００円（法人・個人）

　　　　　　　□協賛団体会員： ３０，０００円（個人会員：会員番号記載）

　　　　　　　□非 会 員 等 ： ４０，０００円
５．振込み先：

三菱東京ＵＦJ銀行　日本橋中央支店
　　　　　　　普通　口座番号　１１６２７７３　口座名称：レーザキョウカイ
　　　　又は、郵便振替口座番号　00100-9-425625　口座名称　レーザ協会
６．連絡先：

〒102-0073　東京都千代田区九段北1-8-4 （市橋ビル3階）

株式会社　ＰＤＳ　気付　レーザ協会事務局　（担当　木村）

電話：03-6277-5271(協会専用)　Fax：03-3261-5722:

E-mail：laserkyokai@kkpds.co.jp
７．備考欄：（協賛団体会員番号等）
